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Název subjektu: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

IČO: 60461071

Datová schránka: hwtj9ck

Adresa: náměstí Jana Palacha 80/3, 11000 Praha 1, CZ

Útvar / Odbor / Org. složka:

Smlouva:

Předmět smlouvy: Napojení a tvorba výměníků k přípojení iFis a IS

Datum uzavření: 01.02.2023

Číslo smlouvy / č. jednací: OBV_0023170029

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH: 86 800,00 CZK

Hodnota vč. DPH:

Smluvní strany:

Název: BBM spol. s r. o.

IČO: 40755592

Datová schránka: zzzqwk9

Adresa: Kocínova 138/5, 397 01 PÍSEK, CZE

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce
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